
住友ベークライト株式会社 
2021 年 11 月 8 日 

 
台湾住友培科股份有限公司での半導体封止材の新規生産設備の導入について

 
 
住友ベークライト株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役：藤原一彦）は、半導体封止材の台湾子会
社（台湾住友培科股份有限公司）で、新規に設備を導入することにより、生産能力を増強致します。 
 
住友ベークライトは半導体封止材（スミコン®EME）において、世界でのトップシェア 40%(当社推定)を
有し、台湾市場においても大手唯一の現地生産企業として 1999 年より生産を開始しています。 
 
昨今の次世代無線通信網（5G、6G）、IoT、DX、車載搭載員数増加などによる旺盛な世界需要増に加え
台湾OSAT へのビジネス回帰も追い風となり台湾市場は長期的な成長が見込まれます。 
既存ラインでの生産能力増強と来年初頭に立ち上がる中国子会社（蘇州住友電木有限公司）の新ライン 
からの応援生産にて供給力アップを図りますが 将来的な需要に対応できなくなることが予想される 
ことから新規に生産ラインの導入を行い、生産能力を現在の 2倍に拡大することとしました。 
 
新規生産ラインは、現工場敷地内に新建屋を増築し設置することとし、2022 年 3 月着工開始、2023 年  
半ばから生産を開始する計画です。投資額は約 33 億円を予定しています。 
 
この能力増強により台湾市場の需要増に対応すると共に地産地消力を一層強化し、マーケット  
シェアのアップを図って参ります。 

 
【台湾住友培科股份有限公司 概要】 
 
所在地：高雄市大寮区大發工業区華西路 1号 
操業開始年：1998年  敷地面積：22,334 ㎡ 
主要製造品目半導体封止用エポキシ樹脂成形材料 
 
 

 
 

 
本件についてのお問合せ先：住友ベークライト株式会社  情報通信材料営業本部 情報通信材料営業部 
TEL: 03-5462- 4015 
お問合せフォーム：https://inquiry.sumibe.co.jp/m/j_itmaterials_epoxy  

 
〒140-0002 
東京都品川区東品川２丁目５－８ 
天王洲パークサイドビル 
 

TEL (03) 5462-4818 
FAX (03) 5462-4873 
WEBSITE https://www.sumibe.co.jp 

このリリースに関するお問い合せは 
コーポレート・コミュニケーション部 
広報担当まで 
 

台湾住友培科股份有限公司外観 


